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Szaklon de wyznaczanis pelezenia wad materialowych w speinach
za pomocy defektoskopu ultradiwickowego

Patent trwa od dnia 20 listopada 1961 r.

Przedmmiotem wynalazkm jest szablon stuzacy
do wyznaczania polozenia wad materialowych

w spoinach podczas badan za pomocg defekto-

skopu ultradzwiekowego.

Gl6wna wada badan ultradzwiekowych spoin
jest trudnoéé - interpretacji skomplikowanego
obrazu ech uzyskiwanych przy stosowaniu fal
ultradZwiekowych wprowadzanych sko$nie do
badanego materiatu, co przedstawiono na fig. 1.
Do badan tych stosuje sie glowice sko$ng 1,
w ktérej wytworzona zostaje wigzka podiuz-
nych fal ultradiZwiekowych 2. Wigzka ta pa-
dajgc na powierzchnie badanego materiatu 3
wytwarza w dalszym ciggu wigzke fal po-
przecznych 4, ktéra wprowadzona skoénie do

*) Wlasciciel patentu o$wiadczyl, ze wsp6l-
twércami wynalazku sg dr inz. Leszek Filip-
czynfiski, mgr inz. Zdzislaw Pawlowski i Jan
Satkowski.

badanego materialu odbija sie wiclokrotnie od
jego powierzchni, padajgc w koncu na badang
spoing 5. O ile w spoinie wystepuje wada 6,
wowczas fala ultradzwiekowa odbija sie od niej
i takg samg drogg wraca do glowicy. Na ekra-
nie wskaznika woscyloskopowego defektoskopu
otrzymuje sie woéwczas echo wady w ksztalcie
pionowego impulsu.

Znalezienie polozenia wady w spoinie i okre-
Slenie odlegloéci wady od miejsca przylozenia
glowicy jest rzecza trudng i zZmudng, jeéli
chcieé to wydedukowaé z uzyskanego w ten spo-
s6b oscylogramu. Wymaga to szeregu obliczen
uwzgledniajgcych czas przej$cia multradzwieko-
wych fal podiuznych przez glowice, poprzecz-
nych fal przez badany material, a takze wymaga
pomiaru czasu przej$cia fal ultradiwiekowych,
poczynajac od chwili wytworzenia jej w gto-
wicy az do chwili jej powrotu. W takich wa-
runkach badanie trwa bardzo diugo, nie dajgc
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przy tym jasnego, latwego do interpretacji wy-
niku badania spoiny,

Wady te:usuwa wedlug wynalazku szablon 1
przedstawiony na fig. 2, ktéry naklada si¢ ma
oscyloskopowy ekran wskaznika defektoskopu.
Na przezroczystej plytce jest naniesiony rysu-
nek 2 spoiny, powtarzajacy si¢ wielokrotnie.
Pod nim jest naniesiony rysunek znacznikéw
odleglosci 3 o takim samym ksztalcie, jaki ry-
suje plamka $§wietlna ma ekranie oscyloskopo-
wym. Rysunek znacznikéw odleglosci ma po-
czatek odpowiednio przesuniety w lewo wzgle-
dem rysunku spoiny. Przesuniecie to odpowiada
drodze przej§cia podituznych fal ultradzwieko-
wych w stosowanej glowicy. Pod rysunkiem
spoiny jest naniesiona takze podzialtka odle-
glosci 4, rozpoczynajaca sie jednocze$nie z ry-
sunkiem spoiny i wyskalowana w jednostkach
dlugo$Sci mierzonej po powierzchni badanego
materialu od miejsca przylozenia glowicy.

Do kazdej grubo$ci materialu i dla kazdego
kata wprowadzania wiazki ultradzwiekowej do
badanego materialu wykonuje sie inny szablon.

Przed przystgpieniem do badania spoiny na-
lezy ustawié zasieg podstawy czasu w ten spo-
séb, by elektronowe znaczniki czasu na ekranie
wskaznika pokryly sie z r;nsun-kiei'n 3 tych
znacznikéw naniesionym na szablonie. Badajgc
spoing 5 uzyskuje sie echo 6 wady wykrytej
w spoinie. Prosta pionowa, przedluzajgca to
echo do przeciecia z rysunkiem przekroju spoi-
ny, wyznacza w tej spoinie miejsce, w ktérym
lezy wykryta wada. Odleglo$é wady od miejsca
przylozenia glowic odczytuje sie z podzialki 4,
przeprowadzajac przez echo prostg pionowg
w d6t az do przeciecia z podzialtks.

Badajac spoine 7 lezacg w dalszej odleglosci
od glowicy otrzymuje sie echo 8. Analogicznie
jak poprzednio wyznacza sie¢ miejsce wady
w spoinie, przediuzajac echo w gére az do
przecigcia z kolejnym powtarzajgcym sie ry-
sunkiem przekroju spoiny. Odleglosé od miejsca
przetozenia glowicy odczytuje sie¢ jak poprzed-
nio na podzialce odlegtoSci umieszczonej ponizej.

W podobny spos6b wyznacza sie polozenie
o odleglo§¢ wady w spoinie 9, dla ktérej to
wady otrzymuje sie¢ echo 10.

W ten sposéb stosujgc szablon wediug wy-
nalazku, w prosty spos6b okre§la sie polozenie
wykrytej wady w spoinie oraz odczytuje bez-
posrednio odleglos¢é wady od miejsca przylo-
zenia glowicy. Fotografujac ekran wskaZnika
wraz z zalozonym nan szablonem uzyskuje sig
trwaly dokument, przedstawiajacy obraz spoiny
i polozenie wykrytej wady.

Zastrzezenie patentowe

Szablon do wyznaczania polozenia wad materia-
lowych w spoinie, znamienny tym, ze znajduje
sie¢ na mim rysunek przekroju spoiny, powtarza-
jacy sie wielokrotnie, a ponadto rysunek znacz-

‘nikéw odleglo$ci oraz podzialka odleglosci, przy

pomocy ktérej odczytuje sie odleglo$é wykrytej
wady od miejsca przenikania fal ultradzwicko-
wych z glowicy do badanego materiatu.
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